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TDK 集团的分公司TDK-EPC推出了一款商用MEMS麦克风，成为迄今全球最小的、集成了数

字界面的麦克风。爱普科斯T4030的尺寸仅为3.25 × 2.25 × 1.1 mm3，，比同类产品小60%。这

使手机、MP3和数码相机等消费电子产品能实现更加紧凑的设计。 
 
T4030的灵敏度为-26 dB FS（满刻度），信噪比为60 dBA。即便在100 dB的声平下，它的失

真度仍然低于1%。频率响应特点为高带宽和低振幅波动。由于采用了数字式PDM(脉冲密度调制) 

输出，T4030具有极高的抗电磁干扰能力，电源噪声抑制能力为-82 dB FS。两个频道可通过

一条线传输，使立体声的使用比采用模拟技术时容易得多。该产品的工作电压为1.64 – 
2.86 V，功率消耗为650 µA，在待机模式下，功率消耗可降到低于10 µA。 
 
由于该款麦克风结构紧凑，电气性能优良，它还将被用于对音频质量要求较高的领域，包括高

质量视频和VoIP（网络电话）系统、电话会议设备、波束成形和噪声抑制系统等。 
 
T4030是通过开发用于声表面波的CSMP™（芯片大小MEMS封装）技术而制造的，其优良性

已被数十亿部手机所证明。因此， MEMS麦克风的研发，无不从爱普科斯成熟的生产工艺和

十五年的制造经验中受益。TDK-EPC还将成熟的SAW生产技术用于最终的电声测量。MEMS
麦克风符合RoHS指令要求，并适合SMD无铅回流焊工艺。 
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术语： 
 MEMS：即微型机电系统，指的是电子和机械零件集成于微小体积内的元件和系统。除了制造麦克风

以外，还可利用此技术制造传感器和执行器。 

 波束成形：指一种在声场等波场内检测波源的方法。相关的系统亦称为声学相机或麦克风阵列。 
 RoHS：即有害物质限制指令。自 2003 年起，该指令用于规范在电气和电子产品中某些特定物质的

使用。 
 
 
主要应用： 

 手机、免提电话、MP3 和笔记本电脑； 

 视频和 VoIP（网络电话）系统、电话会议系统和麦克风阵列。 
 
 
主要特点和优点： 

 结构紧凑：体积为 3.25 × 2.25 × 1.1 mm3； 
 失真度低：100 dB 时低于 1%； 

 良好的信噪比：60 dBA。 
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TDK-EPC 公司简介 
TDK-EPC 公司（简称 TDK-EPC）是 TDK 集团分公司，总部设在日本东京，它在电子元件、模块和系

统制造方面处于行业领先地位。TDK 与爱普科斯集团相互整合电子元件业务，联合成立了 TDK-EPC 公

司，该公司销售 TDK 和 EPCOS 品牌产品。 
 
产品组合包括陶瓷、铝电解和薄膜电容器、铁氧体和电感器、声表面波（SAW）滤波器和模块等高频元

件、压电和保护元件以及传感器等。正是有了这些产品系列，TDK-EPC能够进军信息和通信技术以及

汽车、工业和消费电子等领域，从同一渠道提供高值产品和解决方案。公司在亚洲、欧洲和南北美洲都

设有产品设计、制造和销售中心。 
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